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Registro 8-10588
|dentificacion
Institucion

Museo Arqueoldgico de La Serena

Numero de registro
8-10588

N2 de inventario

04405

Clasificacion

Antropologia, Arqueologia y Etnografia - Utensilios, Herramientas y
Equipos

Coleccidn

Arqueoldgica

Objeto
Cuenco

Dimensiones
Alto 7 cm - Didmetro 11 cm - Espesor 0.4 cm - Peso 150 Gramos

Técnica / Material
Modelado de cerdmica - Greda

Ubicacion
En depdsito - Museo Arqueoldgico de La Serena

Descripcion

Continente o vasija semiesferoidal, no restringida y
contorno simple o unidireccional- sin puntos de
quiebre o inflexidn- base convexa y punto de tér-
mino (labio ) redondeado.

Tratamiento superficial con la técnica de engobe

y pigmento colorante, interior blanco y una guarda
0 banda decorativa externa ,con disefio de ganchos
continuos y ornitomorfa (ave), en tonalidades negro,
rojo sobre blanco.

Estado de conservacion
Regular

Contexto

Area cultural primer nivel
Chile
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https://www.tesauroregional.cl/terminos/3490
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Area cultural segundo nivel
Norte Chico

Nombre sitio
Compania Baja. Grupo C

Localidad

Las Compania. Sector urbano al norte de La Serena. IV Regién de
Coquimbo. Chile.

Comuna
La Serena

Temporalidad
Periodo Alfarero Tardio

Cultura arqueoldgica
Cultura Diaguita

Referencias documentales

Hidalgo,Jorge; Schiappacasse, Virgilio; Niemeyer, Hans: et al: Prehistoria
desde sus Origenes hasta los Albores de la Conquista, Andrés Bello,
Santiago, 1989

Gestidn
Adquisicidn
Forma de ingreso
Donacién

Procedencia
Sefor Oscar Zumaran

Fecha de ingreso
1954-00-00

Registradores
Marcos Biskupovic, 2008-08-11
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